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Precautions

1.Keep and store the product away from the
reach of children.

2.Check the component list and condition of the
product before installation. If there is any pro-
blem, contact the shop where you purchased
to get a replacement or refund.

3.EVGA Co., Ltd. is not responsible for any
damages due to external causes, including but
not limited to, improper use, problems with elec-
trical power, accident, neglect, alteration, repair,
improper installation, and improper testing.

4.CPU and motherboard are subject to damage
if the product in incorrectly installed.

VorsichtsmaBnahmen

1.Kindersicher aufbewahren.

2.Priifen Sie vor der Installation die Komponentenliste
und den Zustand des Produktes. Sollte es dabei
ein Problem gegen, wenden Sie sich an lhren
Héndler zwecks Austauschs bzw. Riickerstattung.

3.EVGA Co., Ltd. haftet nicht fiir Beschadigungen
durch duBere Einflisse, einschlieBlich aber nicht
beschrankt auf unsachgeméRen Gebrauch, Strom-
versorgungsprobleme, Unfall, Nachlassigkeit,
Modifikationen, Reparaturen, unsachgemaRe
Installation und unsachgemiRe Uberprifung.

4.Bei unsachgemaRer Installation konnen CPU und
Motherboard beschadigt werden.

Précautions

1.Conservez et stockez le produit hors de portée
des enfants.

2.Vérifiez la liste des composants et |'état du produit
avant installation. En cas de probléme, contactez
le magasin ot vous |'avez acheté pour obtenir
un remplacement ou un remboursement.

3.EVGA Co., Ltd. n'est pas responsable des
dégats dus a des causes externes, y compris mais
non limité a, une mauvaise utilisation, des pro-
blémes d'alimentation électrique, un accident, une
négligence, une modification, une réparation, une
installation incorrecte ou un mauvais test.

4.Le CPU et le carte mére sont sujets a dégats si le
produit est mal installé.

Precauciones

1.Mantenga el producto almacenado fuera del
alcance de los nifios.

2.Revise la lista de componentes y la condicion
de los productos antes de la instalacion. Si hay
algan problema contacte la tienda donde fue
comprado para que le reemplacen el producto
o le devuelvan su dinero.

3.EVGA Co., Ltd. no es responsable por dafos
debido a causas externas, como, uso indebido,
problemas con la corriente eléctrica, accidentes,
negligencias, alteracion, reparacion, instalacion
indebida y testeo indebido.

4.El procesador y placa madre pueden sufrir dafio
si el producto es indebidamente instalado.

Precauzioni

1.Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

2.Controllare la completezza della dotazione e le
condizioni del prodotto prima dell' installazione.
Se dovessero esserci parti mancanti o danni
contattare immediatamente il rivenditore per
la sostituzione o il rimborso.

3.EVGA Co. Ltd.non & responsabile di danni
dipendenti da cause esterne, inclusi uso impro-
prio, problemi con la corrente elettrica, cadute
accidentali, negligenza, alterazione, tentativi
di riparazione o errata installazione/testing.

4.Le CPU e le schede madri possono essere soggette
a danneggiamento in caso di errata installazione.
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Mepbl NpefoCTOPOXHOCTH
1.XpaHuTe u3aenve B HeAOCTYNHOM AN AeTeil MecTe.
2.Mepes YCTaHOBKOIA NPOBEPbTE CMUCOK KOMMOHEHTOB
1 cocToAHMe usaenus. Mpu Hanuum npobnem,
obpaTuTech B MarasuH, rae Bl npuobpenu
U3fenme, A 3aMEHbI WA NOYYEHUA BOMEILEHIS.
3.Komnanms EVGA Co., Ltd. He HeceT oTseT-
CTBEHHOCTM 32 yulep6 unu y6eITkY, BbI3BaHHbIE
BHEWHVMY NPUYMHAMY, BKNK0YaA aBapum, Npobnemsi
C 3NeKTPUYECTBOM, HEBPEXHOE W HeNpaBHbHOE
MCnonb3oBaHue, MOAMMUKALMN U3AeNNS, CaMOC—
TOATENbHbI PEMOHT, HeNpaBU/bHAA YCTaHOBKA
WM HenpasubHOE TeCTUPOBaHHe N3aenua.
4.HenpasunbHas yCTaHOBKA M3AeNNA MOXET NPUBECTH
K nospexaeHuio LIMY 1 mMaTepuHCKow nnatbl.

Onlemler

1.0riinii cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzakta
saklayin.

2.Montajdan 6nce parca listesini ve driiniin duru-
munu kontrol edin. Herhangi bir sorun varsa,
yenisi almak veya para iadesi icin uriinii satin
aldiginiz magaza ile temas kurun.C

3.EVGA Co., Ltd. hatali kullanim, elektrik sebe-
kesi ile yasanan sorunlar, kaza, ihmal, tadilat,
onarim, hatal kurulum ve uygun olmayan test
dahil ancak bunlarla sinirli olmamak kaydiyla
hicbir hasardan sorumlu degildir.

4.0rtin hatali sekilde kurulduysa islemci ve ana
kart hasar gorebilir.

Precaucdes

1.Guarde e mantenha o produto longe do alcance
de criangas.

2. Verifique a lista de componentes e condigdes
do produto antes da instalagéo. Caso haja
algum problema, entre em contato com a loja
onde vocé adquiriu seu produto para obter
substituicdo ou reembolso.

3. AEVGA Co., Ltd. N&o € responsével por
quaisquer danos gerados por causas externas,
incluindo, mas n&o limitado a, uso indevido,
problemas com energia elétrica, acidente,
negligéncia, alteracéo, reparo, instalagao
inadequada e teste inadequado.

4.A CPU e placa-mae estao sujeitos a danos se
o produto for instalado incorretamente.

= Heat-sink X 1

= Heat-Sink X 1

= Radiateur X 1

= Disipador de calo X 1
= Dissipatore X 1
sE—FITU X

= BUELZRANRE X1

= Pagunatop X 1

= Radyator X 1

= Dissipador X 1

= Back Plate X 1

= Back Plate X 1

= Back Plate X 1

= Placa trasera X 1

= Back Plate X 1

= N\ TL—h X1

= HR X1

= 3aaHAa naHens X 1
= Arka Plaka X 1

= Placa Traseira X 1

= Intel mounting-clip X 2

= Intel Installations-Clip X 2

= Barre de fixation Intel X 2

= INTEL clip de montaje X 2

= Clip di montaggio - Intel X 2

wIntel RUVFTAVTIIYT X 2

= Intel {18 X 2

= MoHTaxHble kauncsl INTEL X 2
= INTEL baglanti klipsi X 2

= Clipe de fixagao Intel X 2

= Anti-vibration rubber X 4

= Anti-Vibrations Slicks X 4

= Fixations anti vibration X 4

= Goma anti-vibraciones X 4

= Viti anti vibrazione X 4

= BAIRIL X 4

- AEERA X4

= AHTMBUGPALMOHHAs BCTaBKa X4

= Titresim kesici lastik X 4

= Clipe de Borracha anti-vibracéo X 4

= M3 screw X 2

= M3 Schrauben X 2
= Vis M3 X 2

= Tornillo M3 X 2

= Viti M3 X 2

s M3%I X2

= M3 124k X 2

= M3 BUHT X 2

= M3 vida X 2

= Parafuso M3 X2

= Plastic nut X 4

= Plastikabstandshalter X 4

= Ecrou en plastique X 4

= Tuerca de plastico X 4

= Dadi in plastica X 4

= TSRFYIFVEX 4

- BBIRIE X4

= MnnacTmaccoBas ranka X 4
= Plastik somu X 4

= Porca de Plastico X 4

= Vis LGA 2011 X 4

= Viti LGA 2011 X 4

=Fan X 1
¢ = Liifter X 1
/ L .
y, = Ventilateur X 1
Z% = Ventilador X 1
Z% = Ventola X 1
¢Z% - 77X
= - EE X1
—%Z% = EEHT)(MI;ﬂTOp X1
= = Fan

= Ventoinha X 1

= Crossbar X 1

= Quersteg X 1

= Barre transversale X 1
= barra transversal X 1

= Barra Trasversale X 1
« JORN=X1

« BAR X 1

= MepeknaavHa X 1

= Kopri X 1

= Barra Transversal X 1

= AMD clip de montaje X

« AMDIIA X 2

= Knurled threaded screws X 4
= Gewindeschrauben X 4

= Vis moletées X 4

= Tornillos roscados estriados X 4
= Controdadi zigrinati X 4

= RIVE X 4

- RIFH X 4

= BUHT C pe3bbont X 4
= Disli civata X 4

= Parafuso Serrilhado X 4

LGA 2011 screw X 4
LGA 2011 Schrauben X 4

LGA 2011 Tornillo X 4

LGA 2011 % X 4
LGA 2011 82#4% X 4
LGA 2011 BuHT X 4
LGA 2011 vida X 4
Parafuso LGA 2011 X 4

= Thermal grease X 1

= Warmeleitpaste X 1
= Pate thermique X 1
= Pasta térmica X 1

B TIVAX
-8 X1

= Tepmo-nacra X 1
= Termal macun X 1
= Pasta Térmica X 1

= AMD mounting- clip X 2
= AMD Installations-Clip X 2
= Barre de fixation AMD X 2

= Clip di montaggio - AMD X 2
s AMD RV TA VT T X 2

= MoHTaxHble knuncel AMD X 2

= AMD baglanti klipsi X 2
= Clipe de fixacdo AMD X 2

= Pasta Termoconduttiva X 1

2

= Metal nut X 4

= Metallmutter X 4

= Ecrou en métalX 4
= Tuerca del metal X 4
= Dadi in metallo X 4
= AZIVFvh X 4

- REIRE X 4

= MeTannnyeckas ravka X 4
= Metal somun X 4

= Porca de Metal X 4
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Before installation, please check the hole posit-
ion of motherboard; Intel LGA 775/ 1150/ 115
5/1156/ 1366 ; AMD AM2 / AM2+ / AM3
/AM3+/ FM1 / FM2.

Priifen Sie den zu installierenden Sockel
des M/B; Intel LGA775, LGA1150/1155/
1156 oder LGA 1366; AMD AM2, AM2+
AM3,AM3+, FM1 oder FM2 vor der Instal-
lation.

Vérifiez, avant I'installation, la position
des trous correspondant a votre socket;
Intel LGA775, LGA 1150/1155/1156 ou

LGA 1366; AMD AM2, AM2+,AM3,AM3+
, FM1 or FM2.

Antes de la instalacién, compruebe la
posicion del agujero de la placa base;
Intel LGA775, LGA 1150/1155/1156 o

LGA 1366; AMD AM2, AM2+AM3, AM3+
,FM1 o FM2.

Prima dell’ installazione, verificare la
tipologia di socket adottato dalla vostra
Scheda Madre

AVAR—=IVDFICA AV R—RDZIND
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[Mepes, yCTaHOBKOI MpoOBEpbTE COOTBETCTBUE
OTBEPCTUIi MaTepuHckon nnatel; Intel LGA
775, LGA1150/1155/1156 wnu LGA 1366;
l{_—\’\IXIZD AM2, AM2+,AM3,AM3+, FM1 nnu
Kurulumdan 6nce anakarttaki deliklerin
konumlarini kontrol edin; Intel LCA775,
LGA 1150/1155/1156 ya da LGA 1366;
AMD AM2, AM2+,AM3, AM3+,FM1vya da
FM2.

Antes da instalacao, verifique a furacao
de sua placa-mae, LGA 775/ 1150/
1155/1156/ 1366 ; AMD AM2 / AM2+ /
AM3 /AM3+/ FM1 / EM2.

Align the holes of back-plate to the holes of
motherboard, then push the threaded scre-
ws through the back-plate and motheboad

Passen Sie die Lochfiihrungen der Back-
plate mit denen des MB'‘s an, schieben
Sie dann die Gewindeschrauben (Nr. 8)
durch die Backplate und das MB.

Alignez les trous de la backplate avec ceux
du socket, puis insérez les vis moletées
a travers la backplate et la carte mere.

Alinee los orificios de la placa posterior
con los orificios de la placa base, inserte
los tornillos roscados estriados través de
la placa trasera y MB.

Allineare i fori del backplate relativi al vostro
socket, e posizionate le quattro viti zigrinate,
attraverso motherboard e backplate. Nota:
Potrebbe essere necessario rimuovere i sis-
tema di ritenzione originale sui sistemi AMD.

RIRDAIBITTA> TN TL— b ELY
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ComnocTaBbTe OTBEPCTUSA 3aHEN MaHEeM C
OTBEPCTUAMMU MATEPUHCKON MaThl U BCTABLTE
pe3bboBble BUHTLI Yepe3 3afHI00 NaHe b
Y MaTepPUHCKYIO MiaTy.

Arka plakada yer alan delikleri, anakarttaki
deliklere gore hizalayin, ardindan disli
civatalari arka plakadan gegirip anakartin
on ylziinden cikarin

Alinhe a furacéo da placa traseira com a
furacdo da placa-mae, entao passe os
parafusos através da placa traseira e
placa-mae.

Use the plastic nuts to fasten the back-plate

Verwenden Sie die Plastikmuttern um
die Backplate und das MB zu fixieren.

Utilisez les écrous en plastique pour
fixer la backplate a la carte mére.

Utilice tuercas de plastico para sujetar la
placa trasera y la placa base

Utilizzare | controdadi in plastic per
ancorare il backplate alla scheda madre.

TZRFvIF Y TRIVNERESD NV T
L—bEAXAVR—REEELTLEEL,

A6 A2 B IR IE IS SR E AR E -
Mcnonb3yliTe NIacTMKOBbIE Faiku Ans

KpenneHusa 3afHel naHenu K MaTepI/IHCKOI;l
nnare.

Plastik somunlar kullanarak arka plakayi
siki bicimde anakarta sabitleyin

Utilize as porcas de plastico para prender
a placa traseira

Align the holes of the proper mounting clip
to the threaded screws, slip it over and use
the metal nuts to fasten

Setzen Sie dann die Clips auf die Sch-
raubfiihrungen und verschrauben / fixi-
eren Sie diese mit den Metallmuttern.

Alignez les trous des barres de fixation
avec les vis moletées, puis insérez les
plaques sur les vis, et utilisez les écrous
métalliques pour fixer I’ensemble.

Luego, alinee los orificios del clip de
montaje para los tornillos roscados
estriados, luego deslizar sobre los clips
para el tornillo, y utilizar tuercas de
metal para sujetar.

Quindi, posizionare le clip di montaggio
come indicato in foto, e fissare le stesse
con in controdadi zigrinati, aiutandovi
con un cacciavite.

ROVTAVI9)y THERIVMCE LA,
EDSAZIVF Y TCEELTLIEEL,

HNEZBREMEREBRIIELS -
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3aTeM, NOCTaBbTe MOHTAXHble KAUMChI HA
pe3|,6osb|e BUHTbI N 3aKpenunTe KAUNChbl Ha
BMHTAX C NOMOLLBIO MeTa/IZINYECKUX raek.

Montaj klibindeki delikleri disli civatalar
tstine denk getirin ve yerine oturtun.
Sonrasinda metal civatalari kullanarak
sabitleyin.

Alinhe a furacao do clipe de fixacdo
adequado com os parafusos, deslize-os e
utilize porcas de metal para fixa-los.
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Fasten LGA 2011 screws tightly onto mothe-

board

Aim the holes of Intel mounting clips to the
LGA 2011 screws, then slip over the clips to
the screw. Fasten the metal nuts onto the
LGA 2011 screws.

Befestigen Sie die LGA 2011 Schrauben Richten Sie die Lochfiihrungen der Intel

gut auf dem MB.

Mounting Clips auf die LGA 2011 Schrauben
aus, und setzen Sie diese auf (Siehe Bild).
Setzen und ziehen Sie dann Metall-
muttern auf und ziehen Sie diese fest.

Installez fermement les vis LGA 2011 sur Alignez les trous des barres de fixation

la carte mére.

Intel avec les vis installées sur le socket,
puis glissez les barres sur les vis. Enfin,
serrez les écrous en metal sur les vis
LGA 2011 pour fixer I'ensemble.

Apriete los LGA 2011 tornillos firmemente Apunte los orificios de montaje del Intel-

en el MB.

Fissare solidamente le LGA 2011 viti
rigate sull MB.

AAVHR—RICLGA 2011 %Y EELHESH T
<IEEL,
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Chip con los LGA 2011 tornillos, deslizar
los clips en los LGA 2011 tornillos. Apretar
las tuercas metalicas en los LGA 2011
tornillos.

Allineare le forature della lastra di
montaggio con le LGA 2011 viti rigate,
fissare il tutto con le madrevite.

ROVTAVT )y TELGA2011 R &
LAt A2y b THED TLEEL,
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Clean the surface of the CPU, then apply th-
ermal paste.

Reinigen Sie die Oberflache der CPU
bevor Sie die Warmeleitpaste auftragen.
Tragen Sie dann diese gleichmaRig auf
die CPU auf.

Nettoyez la surface du processeur, puis
étalez la pate thermique de maniére
homogeéne

Por favor, limpie la superficie de la CPU
antes de aplicar la pasta térmica, a
continuacion, aplique la pasta térmica de
manera uniforme en la CPU.

Quindi, pulire con cura la superfice della
CPU, prima di applicare la pasta termica
per un ottimale scambio termico.

CPUDKRE A BRI LTHRET) A& CPUIC
HEMICES>TLREL,

ZERBAERIFETFRCPURE » HE
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3akpenute LGA 2011 BUHTHI MIOTHO K YCTAHOBWUTE MOHTaXHble KAMMChl Intel Ha [MoxanyicTa, O4MCTUTE MOBEPXHOCTU NMpoLeccopa

MaTepu HCKOW MmnaTbl.

LGA 2011 BMHTbI, 3aTeM 3akpenuTte C
MOMOLLbIO META/IIMYECKUX raek.

nepej HaHeceHMeM TepMOMacTbl, a 3aTeM
HaHecuTe TepMOMacTy PaBHOMEPHO Ha
npoueccop.

LGA 2011 vidalar siki bicimde anakarta Intel baglanti klipslerindeki delikleri LGA Termal macun uygulamadan 6nce islemci

sabitleyin.

Rosqueie firmemente os parafusos LGA
2011 na placa-mae

2011 vidalar Gzerine denk getirin ve klip-
lerin uygun bicimde oturmasini saglayin.
Ardindan metal somunlari LGA 2011
vidalar Ustiine yerlestirip sikin.

Alinhe a furagao dos clipes de fixagao
Intel com os parafusos LGA 2011, em
seguida deslize o clipe sobre o
parafuso. Rosqueie as porcas de metal
nos parafusos LGA 2011.

ylizeyini temizleyin. Ardindan esit bicimde
islemci ylizeyine termal macun sirin.

Limpe a superficie da CPU, entao aplique
a pasta térmica.

Before installing the heat-sink on the CPU,
please remove the protective film.

Ziehen Sie den Schutzfilm vorsichtig
vom Heatsink ab, bevor Sie diesen auf
die CPU aufsetzen.

Avant d’installer le radiateur sur le
processeur, pensez a enlever le film de
protection.

Antes de instalar el disipador de calor
sobre la CPU, por favor rasgar la pelicula
protectora.

Prima di applicare il dissipatore, sara
necessario rimuovere il film protettivo
dall’ area che andra a contatto con la
CPUA

CPUITt Y b T BRI E— bV RED
RET IV LZEFIDNLTLIEE L,
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Mepep, yCTaHOBKOW PaAMaTopa Ha npoLeccop,
CHUMUTE, NOXANYNCTA, 3ALNUTHYIO MJIEHKY.

Radyatori islemci tizerine yerlestirmeden
once alt yiizdeki koruyucu naylon kapla-
may! ¢ikarin.

Antes de instalar o dissipador na CPU,
remova a pelicula protetora.

Fit the crossbar through the heat-sink base,
and align the raised points of the heat-sink
base and crossbar.

Legen Sie den Quersteg mittig tber die
Heatsinkbase (siehe Foto unten). Achten
Sie auf dabei auf die Lochfiihrungen des
Querstegs und den Lochfiihrungen des
Heatsinks, diese sollten einrasten.

Positionnez la barre transversal sur la base
du radiateur en faisant correspondre les
reliefs présents sur les deux surfaces.

Cruce el travesafo a través encima de la
base del disipador de calor, y alinee los
puntos planteo de travesafo a los agujeros
de la base del disipador de calor.

Posizionare la barra trasversale attr-
averso il dissipatore, allineando i fori di
quest’ultima a quelli presenti sul diss-
ipatore

JORN—DZEEEE E— b I DIRICHRED
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YcTaHOBUTE nepeknaauHy Hag 6ason
paamaropa, Tak, 4Tobbl BbiCTynatwouve
3/1IeMeHTbl NoManu B OTBEpCTUA Ha 6ase
paauaropa.

Kopri plakayr radyator tabanindaki bo-
sluktan gecirin ve radyator tabanindaki
cikintilara denk getirin.

Posicione a barra transversal sobre a base
do dissipador e alinhe as partes elevadas
do dissipador e da barra.

Align the holes of the crossbar to the pillar
holes of the mounting clips, then use a scr-
ew driver and included M3 screws to fasten
the cross bar.

Setzen Sie den Kuhlkorper auf die CPU
und verschrauben Sie den Quersteg mit
den Mounting Clips, nutzen Sie dafiir einen
Kreuzschrauber und die M3 Schrauben
(siehe Bild).

Alignez les trous de la barre latérale avec
ceux des barres de fixation préalablement
insérées, et utilisez les vis M3 (tournevis +)
pour fixer I'ensemble.

Alinee los orificios del travesafio a los
agujeros de los pilares de clip de fijacion,
utilice un destornillador & vy los tornillos
M3 para fijar la barra transversal y clips
de montaje.

Quindi, posizionare il dissipatore sulla CPU,
allineando | fori della barra trasversale alle
opportune filettature presenti sulle clip di
montaggio, ed utilizzando un cacciavite a
croce, fissare il dissipatore con le viti M3.

JOARN=DNREI TV TAVTI I TDXD
NGt TSARS AN\~ (M3) TRI%HE
S IARN—ZREELTLEEL,
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YCTaHOBUTE pazmaTop Tak, YTobbl OTBEPCTUSA
nepekiafnHbl CoBMana C OTBEPCTUAMU Ha
CTONBUKAX MOHTAXHbIX K/WMCOB, 3aTeM C
nomoLLbi oTBepTKME® 1 BUHTOB M3 3akpenuTe
nepeknauHy U MOHTaXHble KAUMCbI
Kopri plakasi ucundaki delikleri montaj
kliplerindeki baglanti noktalarina gore
hizalayin ve yildiz tornavida kullanarak
M3 vidalari yerlestirin ve sikin.

Alinhe a furacéo da barra transversal com
a furacéo do clipe de fixagao, em seguida
utilize uma chave de fenda para rosquear
os parafusos M3 inclusos na barra
transversal.

Securely fix the anti-vibration rubber clips
onto the fan

Ziehen Sie die Anti-Vibrations Slicks
gerade mit dem Befestigungsteil nach
hinten durch die Lochfilhrungen des
Lufters (Siehe Foto unten).

Installez les fixations anti vibration sur
les ventilateurs (poignée vers |’extérieur)

Sujete firmemente las gomas anti-
vibracion en el ventilador. (el mango de
goma para la direccién externa)

Quindi, utilizzare le viti anti vibrazione
installandole sulla ventola come indicato
in figura, in modo che la testa delle viti, sia
rivolta verso la direzione in cui la ventola
genera il flusso aerodinamico.

FriRd L& 77 /e ZE LIAATLIREWL U\
¥ RIVESNMANZEIF TLTEELY) o

BEBHERR > BEHERL B
ERAAMBAN) -

HazexHo 3akpenute aHTUBUBPALMOHHbIE
BCTaBKM B BEHTUNATOPE.

Titresim kesici lastikleri saglam bicimde
fana yerlestirin. (Lastik ucundaki ¢ikinti
disari bakacak)

Fixe bem os clipes de borracha anti-vi-
bragao na ventoinha

Insert anti-vibration rubber clips into heat-s
sink

Setzen und ziehen Sie die Anti-Vibrations
Slicks in den Heatsink (ziehen Sie diese
durch die vorbereitete Form der oben
liegenden Fins).

Insérez les fixations anti vibration dans
le radiateur (partie haute). Puis faites de
méme pour le bas du radiateur.

Sujete firmemente las gomas anti-vibracion
en el ventilador. (Mango de goma para la
direccion externa). Luego, inserte las gomas
antivibracion en el disipador de calor (inserte
a través de la parte inferior de las aletas).

Infine, inserire le viti antivibrazione nelle
opportune sedi sul corpo lamellare del
dissipatore.
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BctaBbTe aHTI/IBVI6paLI,VIOHHbIe BCTABKU B
paauaTtop CHavyana ceepxy, a 3aTeM CHU3y.

Titresim kesici lastiklerin uclarini radyatordeki
yuvalara yerlestirin (uglardaki oyuklardan
iceri sokun). Alt kisimda da benzer bicimde
titresim kesici lastiklerin uglarini yuvalara
sokun (radyator altindaki deliklere sokun).

Insira os clipes de borracha anti-vibracdo
no dissipador
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